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	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 
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	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	Դյուրակիր համակարգիչ
	հատ
	-
	1
	-
	680000
	Պրոցեսորը պետք է լինի համարժեք մոդելին, որը ներառում է առնվազն 8 միջուկ (4 արտադրողականության միջուկ + 4 ցածր էներգախնայող արդյունավետության միջուկ) և առնվազն 8 հոսք: Այն պետք է ապահովի առավելագույն Turbo հաճախություն՝ 5.1 ԳՀց, Turbo Boost Max Technology 3.0 հաճախություն՝ 5.1 ԳՀց, արտադրողականության միջուկի առավելագույն Turbo հաճախություն՝ 5.1 ԳՀց և ցածր էներգախնայող միջուկի առավելագույն Turbo հաճախություն՝ 3.7 ԳՀց: Արտադրողականության միջուկի հիմնական հաճախությունը պետք է լինի 3.3 ԳՀց, իսկ ցածր էներգախնայող միջուկինը նույնպես 3.3 ԳՀց: Պրոցեսորը պետք է ունենա առնվազն 12 ՄԲ Smart Cache, 30 Վտ հիմնական էներգասպառում, 37 Վտ առավելագույն Turbo էներգասպառում և 17 Վտ նվազագույն երաշխավորված էներգասպառում: Պետք է պատկանի բջջային սեգմենտին, ապահովի ընդհանուր գագաթնակետային արտադրողականություն՝ 120 TOPS, ունենա Deep Learning Boost տեխնոլոգիա և արհեստական բանականության ծրագրային շրջանակներ՝ OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT և WebNN: Պրոցեսորը պետք է արտադրված լինի TSMC N3B լիթոգրաֆիայով: Համակարգի օպերատիվ հիշողությունը պետք է լինի առնվազն 32 ԳԲ, LPDDR5X տիպի, մինչև 8533 MT/s արագությամբ, 2 ալիքով: Հիմնական պահեստային հիշողությունը պետք է լինի առնվազն 1 ՏԲ M.2 PCIe NVMe SSD: Տեսաքարտը պետք է ապահովի առավելագույն դինամիկ հաճախություն՝ 2.05 ԳՀց, 67 GPU Peak TOPS և ունենա 8 Xe միջուկ՝ ray tracing աջակցությամբ: Այն պետք է ապահովի DisplayPort 2.1 UHBR20 և HDMI 2.1 FRL 12GHz ելքեր, առավելագույն թույլատրելի լուծաչափ՝ 7680 × 4320 @ 60Hz (HDMI 2.1 FRL և DP 2.1), 4096 × 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) և 3840 × 2400 @ 120Hz (eDP): Տեսաքարտը պետք է ունենա DirectX 12.2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, ունենա մեկ Multi-Format Codec Engine և ապահովի ապարատային encode/decode՝ H.264, H.265 (HEVC), AV1 և VP9, միայն decode աջակցություն՝ H.266 (VVC), ինչպես նաև Quick Sync Video: Այն պետք է ապահովի մինչև 3 էկրանների աջակցություն, ներառի Deep Learning Boost և ապահովի AI ծրագրային շրջանակներ՝ OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebGPU և WebNN: NPU-ն պետք է ապահովի առնվազն 48 TOPS գագաթնակետային արտադրողականություն՝ sparsity-ի աջակցությամբ և Windows Studio Effects-ի աջակցությամբ, ինչպես նաև նույն AI շրջանակների աջակցությամբ, և պրոցեսորը, և GPU-ն: Ընդլայնման հնարավորությունները պետք է ներառեն Thunderbolt™ 4, PCIe 4.0 և 5.0 աջակցություն, կոնֆիգուրացիաներով՝ 4 (x1, x2, x4) Gen4 + 4 (x2, x4) Gen5 գծեր՝ ընդհանուր 8 PCIe գծերով: Համակարգիչը պետք է աշխատի Windows 11 Pro (Copilot+ PC) օպերացիոն համակարգով: Էկրանն պետք է լինի 14.0-դյույմ 16:10 2K (1920×1200) WVA սենսորային՝ ComfortView և 300 nits պայծառությամբ: Համակարգի գույնը պետք է լինի Ice Blue, մատնահետքի սկաներով և Ice Blue անգլերեն լուսավորված ստեղնաշարով՝ Copilot կոճակով և առանց թվային բլոկի: Անլար կապի հնարավորությունները պետք է ներառեն Wi-Fi 7 BE201 (2x2, 802.11be) և Bluetooth: Տեսախցիկը պետք է լինի առնվազն FHD 1080p @ 30fps՝ երկակի միկրոֆոններով: Ձայնային համակարգը պետք է ունենա ստերեո բարձրախոսներ՝ 2.5 Վտ × 2 (ընդհանուր 5 Վտ), Waves MaxxAudio® Pro աջակցությամբ: Կորպուսը պետք է ունենա ալյումինե LCD կափարիչ և հիմք, պլաստիկ շրջանակ և ձեռքի հենարան: Մուտք/ելք պորտերը պետք է լինեն՝ 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps, DP 1.4, PD), 1 × Thunderbolt™ 4 (40 Gbps, DP 2.1, PD), 1 × HDMI 2.1 և 1 համընդհանուր աուդիո մուտք: Չափերը պետք է լինեն մոտավորապես 16.39 մմ բարձրություն, 314.00 մմ լայնություն և 226.15 մմ խորություն, իսկ քաշը՝ առավելագույնը 1.61 կգ (3.55 ֆունտ):
	Պրոցեսորը պետք է լինի համարժեք մոդելին, որը ներառում է առնվազն 8 միջուկ (4 արտադրողականության միջուկ + 4 ցածր էներգախնայող արդյունավետության միջուկ) և առնվազն 8 հոսք: Այն պետք է ապահովի առավելագույն Turbo հաճախություն՝ 5.1 ԳՀց, Turbo Boost Max Technology 3.0 հաճախություն՝ 5.1 ԳՀց, արտադրողականության միջուկի առավելագույն Turbo հաճախություն՝ 5.1 ԳՀց և ցածր էներգախնայող միջուկի առավելագույն Turbo հաճախություն՝ 3.7 ԳՀց: Արտադրողականության միջուկի հիմնական հաճախությունը պետք է լինի 3.3 ԳՀց, իսկ ցածր էներգախնայող միջուկինը նույնպես 3.3 ԳՀց: Պրոցեսորը պետք է ունենա առնվազն 12 ՄԲ Smart Cache, 30 Վտ հիմնական էներգասպառում, 37 Վտ առավելագույն Turbo էներգասպառում և 17 Վտ նվազագույն երաշխավորված էներգասպառում: Պետք է պատկանի բջջային սեգմենտին, ապահովի ընդհանուր գագաթնակետային արտադրողականություն՝ 120 TOPS, ունենա Deep Learning Boost տեխնոլոգիա և արհեստական բանականության ծրագրային շրջանակներ՝ OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT և WebNN: Պրոցեսորը պետք է արտադրված լինի TSMC N3B լիթոգրաֆիայով: Համակարգի օպերատիվ հիշողությունը պետք է լինի առնվազն 32 ԳԲ, LPDDR5X տիպի, մինչև 8533 MT/s արագությամբ, 2 ալիքով: Հիմնական պահեստային հիշողությունը պետք է լինի առնվազն 1 ՏԲ M.2 PCIe NVMe SSD: Տեսաքարտը պետք է ապահովի առավելագույն դինամիկ հաճախություն՝ 2.05 ԳՀց, 67 GPU Peak TOPS և ունենա 8 Xe միջուկ՝ ray tracing աջակցությամբ: Այն պետք է ապահովի DisplayPort 2.1 UHBR20 և HDMI 2.1 FRL 12GHz ելքեր, առավելագույն թույլատրելի լուծաչափ՝ 7680 × 4320 @ 60Hz (HDMI 2.1 FRL և DP 2.1), 4096 × 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) և 3840 × 2400 @ 120Hz (eDP): Տեսաքարտը պետք է ունենա DirectX 12.2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, ունենա մեկ Multi-Format Codec Engine և ապահովի ապարատային encode/decode՝ H.264, H.265 (HEVC), AV1 և VP9, միայն decode աջակցություն՝ H.266 (VVC), ինչպես նաև Quick Sync Video: Այն պետք է ապահովի մինչև 3 էկրանների աջակցություն, ներառի Deep Learning Boost և ապահովի AI ծրագրային շրջանակներ՝ OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebGPU և WebNN: NPU-ն պետք է ապահովի առնվազն 48 TOPS գագաթնակետային արտադրողականություն՝ sparsity-ի աջակցությամբ և Windows Studio Effects-ի աջակցությամբ, ինչպես նաև նույն AI շրջանակների աջակցությամբ, և պրոցեսորը, և GPU-ն: Ընդլայնման հնարավորությունները պետք է ներառեն Thunderbolt™ 4, PCIe 4.0 և 5.0 աջակցություն, կոնֆիգուրացիաներով՝ 4 (x1, x2, x4) Gen4 + 4 (x2, x4) Gen5 գծեր՝ ընդհանուր 8 PCIe գծերով: Համակարգիչը պետք է աշխատի Windows 11 Pro (Copilot+ PC) օպերացիոն համակարգով: Էկրանն պետք է լինի 14.0-դյույմ 16:10 2K (1920×1200) WVA սենսորային՝ ComfortView և 300 nits պայծառությամբ: Համակարգի գույնը պետք է լինի Ice Blue, մատնահետքի սկաներով և Ice Blue անգլերեն լուսավորված ստեղնաշարով՝ Copilot կոճակով և առանց թվային բլոկի: Անլար կապի հնարավորությունները պետք է ներառեն Wi-Fi 7 BE201 (2x2, 802.11be) և Bluetooth: Տեսախցիկը պետք է լինի առնվազն FHD 1080p @ 30fps՝ երկակի միկրոֆոններով: Ձայնային համակարգը պետք է ունենա ստերեո բարձրախոսներ՝ 2.5 Վտ × 2 (ընդհանուր 5 Վտ), Waves MaxxAudio® Pro աջակցությամբ: Կորպուսը պետք է ունենա ալյումինե LCD կափարիչ և հիմք, պլաստիկ շրջանակ և ձեռքի հենարան: Մուտք/ելք պորտերը պետք է լինեն՝ 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps, DP 1.4, PD), 1 × Thunderbolt™ 4 (40 Gbps, DP 2.1, PD), 1 × HDMI 2.1 և 1 համընդհանուր աուդիո մուտք: Չափերը պետք է լինեն մոտավորապես 16.39 մմ բարձրություն, 314.00 մմ լայնություն և 226.15 մմ խորություն, իսկ քաշը՝ առավելագույնը 1.61 կգ (3.55 ֆունտ):

	2
	Հաշվարկային համակարգիչ
	հատ
	-
	2
	-
	58000
	Համակարգիչը կառուցված է կենտրոնական պրոցեսորի վրա, որն ունի 24 ֆիզիկական միջուկ (8P+16E), հիմնական աշխատանքային հաճախականությամբ՝ 3.2 ԳՀց և առավելագույն տուրբո-հաճախականությամբ՝ մինչև 6.0 ԳՀց։ Պրոցեսորի հիմնական էներգասպառումը կազմում է 125 Վտ (տուրբո ռեժիմում այն հասնում է մոտ 250 Վտ)։ Սառեցման համար օգտագործվում է բարձր արտադրողականությամբ հեղուկ համակարգ՝ երեք օդափոխիչով ռադիատորով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունակ է պտտվել մոտ 2000 պտ/րոպե արագությամբ։ Սառեցման պոմպը գործում է մինչև 2800 պտ/րոպե արագությամբ՝ PWM կառավարմամբ, իսկ VRM-ի սառեցման օդափոխիչները հասնում են մինչև 2500 պտ/րոպե։ Մայր պլատան հիմնված է Z790 չիպսեթի վրա և նախատեսված է LGA 1700 սոկետի պրոցեսորների տեղադրման համար։ Մայր պլատայի վրա օպերատիվ հիշողության (մինչև 256 ԳԲ ընդհանուր ծավալով) միացման համար նախատեսված են 4 DDR5 DIMM բնիկներ։ Պլատայի վրա նախատեսված են 3 PCI-E x16 բնիկ (մեկը՝ PCIe 5.0) և 1 PCI-E x1։ HDD/SSD կուտակիչների միացման համար նախատեսված են 4 M.2 և 6 SATA սլոթեր։ Ուժեղացված էլեմենտային բազան՝ 16+1+1 փուլի թվային սնուցման համակարգով, ապահովում է մայր պլատայի կայուն աշխատանքը տարբեր հաշվարկային բեռնվածությունների ժամանակ։ Սառեցնող ռադիատորները հեռացնում են ջերմությունը չիպսեթից և բաղադրիչներից՝ կանխելով գերտաքացումը։ Համակարգում պետք է տեղադրվի 64 ԳԲ (2x32 ԳԲ) DDR5 օպերատիվ հիշողություն՝ 6000 ՄՀց հաճախականությամբ, CL30-36։ Տվյալների պահպանումը ապահովվում է 1 ՏԲ NVMe PCIe 4.0 SSD կուտակիչով, որն ունի ընթերցման արագություն՝ 7450 ՄԲ/վ, և գրելու արագություն՝ 6900 ՄԲ/վ։ Գրաֆիկական մասը ապահովում է դիսկրետ վիդեոքարտը՝ 16 ԳԲ GDDR7 հիշողությամբ, PCIe 5.0 x16 միացման ինտերֆեյսով, 4608 CUDA միջուկներով և 28 Գբիտ/վ հիշողության արագությամբ։ Էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է լիովին մոդուլային սնուցման բլոկի միջոցով՝ առնվազն 1000 Վտ հզորությամբ, 80+ Platinum սերտիֆիկատով և ATX3.x աջակցությամբ։ Բոլոր բաղադրիչները տեղադրված են Mid-Tower ֆորմատի կորպուսում՝ օպտիմիզացված օդային հոսքով և մեծածավալ հեղուկ սառեցման համակարգերի տեղադրման աջակցությամբ։Համակարգիչը պետք է աշխատի Windows 11 Pro օպերացիոն համակարգով:
	Համակարգիչը կառուցված է կենտրոնական պրոցեսորի վրա, որն ունի 24 ֆիզիկական միջուկ (8P+16E), հիմնական աշխատանքային հաճախականությամբ՝ 3.2 ԳՀց և առավելագույն տուրբո-հաճախականությամբ՝ մինչև 6.0 ԳՀց։ Պրոցեսորի հիմնական էներգասպառումը կազմում է 125 Վտ (տուրբո ռեժիմում այն հասնում է մոտ 250 Վտ)։ Սառեցման համար օգտագործվում է բարձր արտադրողականությամբ հեղուկ համակարգ՝ երեք օդափոխիչով ռադիատորով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունակ է պտտվել մոտ 2000 պտ/րոպե արագությամբ։ Սառեցման պոմպը գործում է մինչև 2800 պտ/րոպե արագությամբ՝ PWM կառավարմամբ, իսկ VRM-ի սառեցման օդափոխիչները հասնում են մինչև 2500 պտ/րոպե։ Մայր պլատան հիմնված է Z790 չիպսեթի վրա և նախատեսված է LGA 1700 սոկետի պրոցեսորների տեղադրման համար։ Մայր պլատայի վրա օպերատիվ հիշողության (մինչև 256 ԳԲ ընդհանուր ծավալով) միացման համար նախատեսված են 4 DDR5 DIMM բնիկներ։ Պլատայի վրա նախատեսված են 3 PCI-E x16 բնիկ (մեկը՝ PCIe 5.0) և 1 PCI-E x1։ HDD/SSD կուտակիչների միացման համար նախատեսված են 4 M.2 և 6 SATA սլոթեր։ Ուժեղացված էլեմենտային բազան՝ 16+1+1 փուլի թվային սնուցման համակարգով, ապահովում է մայր պլատայի կայուն աշխատանքը տարբեր հաշվարկային բեռնվածությունների ժամանակ։ Սառեցնող ռադիատորները հեռացնում են ջերմությունը չիպսեթից և բաղադրիչներից՝ կանխելով գերտաքացումը։ Համակարգում պետք է տեղադրվի 64 ԳԲ (2x32 ԳԲ) DDR5 օպերատիվ հիշողություն՝ 6000 ՄՀց հաճախականությամբ, CL30-36։ Տվյալների պահպանումը ապահովվում է 1 ՏԲ NVMe PCIe 4.0 SSD կուտակիչով, որն ունի ընթերցման արագություն՝ 7450 ՄԲ/վ, և գրելու արագություն՝ 6900 ՄԲ/վ։ Գրաֆիկական մասը ապահովում է դիսկրետ վիդեոքարտը՝ 16 ԳԲ GDDR7 հիշողությամբ, PCIe 5.0 x16 միացման ինտերֆեյսով, 4608 CUDA միջուկներով և 28 Գբիտ/վ հիշողության արագությամբ։ Էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է լիովին մոդուլային սնուցման բլոկի միջոցով՝ առնվազն 1000 Վտ հզորությամբ, 80+ Platinum սերտիֆիկատով և ATX3.x աջակցությամբ։ Բոլոր բաղադրիչները տեղադրված են Mid-Tower ֆորմատի կորպուսում՝ օպտիմիզացված օդային հոսքով և մեծածավալ հեղուկ սառեցման համակարգերի տեղադրման աջակցությամբ։Համակարգիչը պետք է աշխատի Windows 11 Pro օպերացիոն համակարգով:

	
	Հաշվարկային համակարգիչ
	հատ
	-
	1
	-
	60000
	Համակարգը կառուցված է կենտրոնական պրոցեսորի վրա, որն ունի 24 ֆիզիկական միջուկ (8P+16E), հիմնական աշխատանքային հաճախականությամբ՝ 3.2 ԳՀց և առավելագույն տուրբո-հաճախականությամբ՝ մինչև 6.0 ԳՀց։ Պրոցեսորի հիմնական էներգասպառումը կազմում է 125 Վտ (տուրբո ռեժիմում այն հասնում է մոտ 250 Վտ)։ Սառեցման համար օգտագործվում է բարձր արտադրողականությամբ հեղուկ համակարգ՝ երեք օդափոխիչով ռադիատորով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունակ է պտտվել մոտ 2000 պտ/րոպե արագությամբ։ Սառեցման պոմպը գործում է մինչև 2800 պտ/րոպե արագությամբ՝ PWM կառավարմամբ, իսկ VRM-ի սառեցման օդափոխիչները հասնում են մինչև 2500 պտ/րոպե։ Մայր պլատան հիմնված է Z790 չիպսեթի վրա և նախատեսված է LGA 1700 սոկետի պրոցեսորների տեղադրման համար։ Մայր պլատայի վրա օպերատիվ հիշողության (մինչև 256 ԳԲ ընդհանուր ծավալով) միացման համար նախատեսված են 4 DDR5 DIMM բնիկներ։ Պլատայի վրա նախատեսված են 3 PCI-E x16 բնիկ (մեկը՝ PCIe 5.0) և 1 PCI-E x1։ HDD/SSD կուտակիչների միացման համար նախատեսված են 4 M.2 և 6 SATA սլոթեր։ Ուժեղացված էլեմենտային բազան՝ 16+1+1 փուլի թվային սնուցման համակարգով, ապահովում է մայր պլատայի կայուն աշխատանքը տարբեր հաշվարկային բեռնվածությունների ժամանակ։ Սառեցնող ռադիատորները հեռացնում են ջերմությունը չիպսեթից և բաղադրիչներից՝ կանխելով գերտաքացումը։ Համակարգում պետք է տեղադրվի 192 ԳԲ (4x48 ԳԲ) DDR5 օպերատիվ հիշողություն՝ 5200 ՄՀց հաճախականությամբ, CL38։ Տվյալների պահպանումը ապահովվում է 2 ՏԲ NVMe PCIe 4.0 SSD կուտակիչով, որն ունի ընթերցման արագություն՝ 7450 ՄԲ/վ, և գրելու արագություն՝ 6900 ՄԲ/վ։ Գրաֆիկական մասը ապահովում է դիսկրետ վիդեոքարտը՝ 16 ԳԲ GDDR7 հիշողությամբ, PCIe 5.0 x16 միացման ինտերֆեյսով, 10752 CUDA միջուկներով և 30 Գբիտ/վ հիշողության արագությամբ։ Էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է լիովին մոդուլային սնուցման բլոկի միջոցով՝ առնվազն 1200 Վտ հզորությամբ, 80+ Platinum սերտիֆիկատով և ATX3.x աջակցությամբ։ Բոլոր բաղադրիչները տեղադրված են Mid-Tower ֆորմատի կորպուսում՝ օպտիմիզացված օդային հոսքով և մեծածավալ հեղուկ սառեցման համակարգերի տեղադրման աջակցությամբ։ Համակարգիչը պետք է աշխատի Windows 11 Pro օպերացիոն համակարգով:
	Համակարգը կառուցված է կենտրոնական պրոցեսորի վրա, որն ունի 24 ֆիզիկական միջուկ (8P+16E), հիմնական աշխատանքային հաճախականությամբ՝ 3.2 ԳՀց և առավելագույն տուրբո-հաճախականությամբ՝ մինչև 6.0 ԳՀց։ Պրոցեսորի հիմնական էներգասպառումը կազմում է 125 Վտ (տուրբո ռեժիմում այն հասնում է մոտ 250 Վտ)։ Սառեցման համար օգտագործվում է բարձր արտադրողականությամբ հեղուկ համակարգ՝ երեք օդափոխիչով ռադիատորով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունակ է պտտվել մոտ 2000 պտ/րոպե արագությամբ։ Սառեցման պոմպը գործում է մինչև 2800 պտ/րոպե արագությամբ՝ PWM կառավարմամբ, իսկ VRM-ի սառեցման օդափոխիչները հասնում են մինչև 2500 պտ/րոպե։ Մայր պլատան հիմնված է Z790 չիպսեթի վրա և նախատեսված է LGA 1700 սոկետի պրոցեսորների տեղադրման համար։ Մայր պլատայի վրա օպերատիվ հիշողության (մինչև 256 ԳԲ ընդհանուր ծավալով) միացման համար նախատեսված են 4 DDR5 DIMM բնիկներ։ Պլատայի վրա նախատեսված են 3 PCI-E x16 բնիկ (մեկը՝ PCIe 5.0) և 1 PCI-E x1։ HDD/SSD կուտակիչների միացման համար նախատեսված են 4 M.2 և 6 SATA սլոթեր։ Ուժեղացված էլեմենտային բազան՝ 16+1+1 փուլի թվային սնուցման համակարգով, ապահովում է մայր պլատայի կայուն աշխատանքը տարբեր հաշվարկային բեռնվածությունների ժամանակ։ Սառեցնող ռադիատորները հեռացնում են ջերմությունը չիպսեթից և բաղադրիչներից՝ կանխելով գերտաքացումը։ Համակարգում պետք է տեղադրվի 192 ԳԲ (4x48 ԳԲ) DDR5 օպերատիվ հիշողություն՝ 5200 ՄՀց հաճախականությամբ, CL38։ Տվյալների պահպանումը ապահովվում է 2 ՏԲ NVMe PCIe 4.0 SSD կուտակիչով, որն ունի ընթերցման արագություն՝ 7450 ՄԲ/վ, և գրելու արագություն՝ 6900 ՄԲ/վ։ Գրաֆիկական մասը ապահովում է դիսկրետ վիդեոքարտը՝ 16 ԳԲ GDDR7 հիշողությամբ, PCIe 5.0 x16 միացման ինտերֆեյսով, 10752 CUDA միջուկներով և 30 Գբիտ/վ հիշողության արագությամբ։ Էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է լիովին մոդուլային սնուցման բլոկի միջոցով՝ առնվազն 1200 Վտ հզորությամբ, 80+ Platinum սերտիֆիկատով և ATX3.x աջակցությամբ։ Բոլոր բաղադրիչները տեղադրված են Mid-Tower ֆորմատի կորպուսում՝ օպտիմիզացված օդային հոսքով և մեծածավալ հեղուկ սառեցման համակարգերի տեղադրման աջակցությամբ։ Համակարգիչը պետք է աշխատի Windows 11 Pro օպերացիոն համակարգով:

	4
	Հաշվարկային համակարգիչ
	հատ
	-
	1
	-
	70000
	Համակարգիչը կառուցված է կենտրոնական պրոցեսորի վրա, որն ունի 24 ֆիզիկական միջուկ (8P+16E), հիմնական աշխատանքային հաճախականությամբ՝ 3.2 ԳՀց և առավելագույն տուրբո-հաճախականությամբ՝ մինչև 6.0 ԳՀց։ Պրոցեսորի հիմնական էներգասպառումը կազմում է 125 Վտ (տուրբո ռեժիմում այն հասնում է մոտ 250 Վտ)։ Սառեցման համար օգտագործվում է բարձր արտադրողականությամբ հեղուկ համակարգ՝ երեք օդափոխիչով ռադիատորով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունակ է պտտվել մոտ 2000 պտ/րոպե արագությամբ։ Սառեցման պոմպը գործում է մինչև 2800 պտ/րոպե արագությամբ՝ PWM կառավարմամբ, իսկ VRM-ի սառեցման օդափոխիչները հասնում են մինչև 2500 պտ/րոպե։ Մայր պլատան հիմնված է Z790 չիպսեթի վրա և նախատեսված է LGA 1700 սոկետի պրոցեսորների տեղադրման համար։ Մայր պլատայի վրա օպերատիվ հիշողության (մինչև 256 ԳԲ ընդհանուր ծավալով) միացման համար նախատեսված են 4 DDR5 DIMM բնիկներ։ Պլատայի վրա նախատեսված են 3 PCI-E x16 բնիկ (մեկը՝ PCIe 5.0) և 1 PCI-E x1։ HDD/SSD կուտակիչների միացման համար նախատեսված են 4 M.2 և 6 SATA սլոթեր։ Ուժեղացված էլեմենտային բազան՝ 16+1+1 փուլի թվային սնուցման համակարգով, ապահովում է մայր պլատայի կայուն աշխատանքը տարբեր հաշվարկային բեռնվածությունների ժամանակ։ Սառեցնող ռադիատորները հեռացնում են ջերմությունը չիպսեթից և բաղադրիչներից՝ կանխելով գերտաքացումը։ Համակարգում պետք է տեղադրվի 192 ԳԲ (4x48 ԳԲ) DDR5 օպերատիվ հիշողություն՝ 5200 ՄՀց հաճախականությամբ, CL38։ Տվյալների պահպանումը ապահովվում է 2 ՏԲ NVMe PCIe 4.0 SSD կուտակիչով, որն ունի ընթերցման արագություն՝ 7450 ՄԲ/վ, և գրելու արագություն՝ 6900 ՄԲ/վ։ Գրաֆիկական մասը ապահովում է դիսկրետ վիդեոքարտը՝ 16 ԳԲ GDDR7 հիշողությամբ, PCIe 5.0 x16 միացման ինտերֆեյսով, 4608 CUDA միջուկներով և 28 Գբիտ/վ հիշողության արագությամբ։ Էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է լիովին մոդուլային սնուցման բլոկի միջոցով՝ առնվազն 1000 Վտ հզորությամբ, 80+ Platinum սերտիֆիկատով և ATX3.x աջակցությամբ։ Բոլոր բաղադրիչները տեղադրված են Mid-Tower ֆորմատի կորպուսում՝ օպտիմիզացված օդային հոսքով և մեծածավալ հեղուկ սառեցման համակարգերի տեղադրման աջակցությամբ։ Համակարգիչը պետք է աշխատի Windows 11 Pro օպերացիոն համակարգով:
	Համակարգիչը կառուցված է կենտրոնական պրոցեսորի վրա, որն ունի 24 ֆիզիկական միջուկ (8P+16E), հիմնական աշխատանքային հաճախականությամբ՝ 3.2 ԳՀց և առավելագույն տուրբո-հաճախականությամբ՝ մինչև 6.0 ԳՀց։ Պրոցեսորի հիմնական էներգասպառումը կազմում է 125 Վտ (տուրբո ռեժիմում այն հասնում է մոտ 250 Վտ)։ Սառեցման համար օգտագործվում է բարձր արտադրողականությամբ հեղուկ համակարգ՝ երեք օդափոխիչով ռադիատորով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունակ է պտտվել մոտ 2000 պտ/րոպե արագությամբ։ Սառեցման պոմպը գործում է մինչև 2800 պտ/րոպե արագությամբ՝ PWM կառավարմամբ, իսկ VRM-ի սառեցման օդափոխիչները հասնում են մինչև 2500 պտ/րոպե։ Մայր պլատան հիմնված է Z790 չիպսեթի վրա և նախատեսված է LGA 1700 սոկետի պրոցեսորների տեղադրման համար։ Մայր պլատայի վրա օպերատիվ հիշողության (մինչև 256 ԳԲ ընդհանուր ծավալով) միացման համար նախատեսված են 4 DDR5 DIMM բնիկներ։ Պլատայի վրա նախատեսված են 3 PCI-E x16 բնիկ (մեկը՝ PCIe 5.0) և 1 PCI-E x1։ HDD/SSD կուտակիչների միացման համար նախատեսված են 4 M.2 և 6 SATA սլոթեր։ Ուժեղացված էլեմենտային բազան՝ 16+1+1 փուլի թվային սնուցման համակարգով, ապահովում է մայր պլատայի կայուն աշխատանքը տարբեր հաշվարկային բեռնվածությունների ժամանակ։ Սառեցնող ռադիատորները հեռացնում են ջերմությունը չիպսեթից և բաղադրիչներից՝ կանխելով գերտաքացումը։ Համակարգում պետք է տեղադրվի 192 ԳԲ (4x48 ԳԲ) DDR5 օպերատիվ հիշողություն՝ 5200 ՄՀց հաճախականությամբ, CL38։ Տվյալների պահպանումը ապահովվում է 2 ՏԲ NVMe PCIe 4.0 SSD կուտակիչով, որն ունի ընթերցման արագություն՝ 7450 ՄԲ/վ, և գրելու արագություն՝ 6900 ՄԲ/վ։ Գրաֆիկական մասը ապահովում է դիսկրետ վիդեոքարտը՝ 16 ԳԲ GDDR7 հիշողությամբ, PCIe 5.0 x16 միացման ինտերֆեյսով, 4608 CUDA միջուկներով և 28 Գբիտ/վ հիշողության արագությամբ։ Էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է լիովին մոդուլային սնուցման բլոկի միջոցով՝ առնվազն 1000 Վտ հզորությամբ, 80+ Platinum սերտիֆիկատով և ATX3.x աջակցությամբ։ Բոլոր բաղադրիչները տեղադրված են Mid-Tower ֆորմատի կորպուսում՝ օպտիմիզացված օդային հոսքով և մեծածավալ հեղուկ սառեցման համակարգերի տեղադրման աջակցությամբ։ Համակարգիչը պետք է աշխատի Windows 11 Pro օպերացիոն համակարգով:

	5
	Անխափան սնուցման աղբյուր
	հատ
	-
	4
	-
	113000
	Line-Interactive դասի անխափան սնուցման աղբյուր, մաքուր սինուսոիդ ձևով ելքային լարումով, անվանական լրիվ հզորությամբ՝ ոչ պակաս քան 1500 ՎԱ, ակտիվ հզորությամբ՝ ոչ պակաս քան 850 Վտ, մուտքային լարման միջակայքում՝ 220–240 Վ, Schuko տիպի ելքային վարդակներով։
	Line-Interactive դասի անխափան սնուցման աղբյուր, մաքուր սինուսոիդ ձևով ելքային լարումով, անվանական լրիվ հզորությամբ՝ ոչ պակաս քան 1500 ՎԱ, ակտիվ հզորությամբ՝ ոչ պակաս քան 850 Վտ, մուտքային լարման միջակայքում՝ 220–240 Վ, Schuko տիպի ելքային վարդակներով։

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	18.09.2025

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	

	1
	«ԷՍԲՈՔՍ» ՍՊԸ
	624900
	124980
	749880

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	

	1
	«Իքս-Արթ» ՍՊԸ
	1710000
	342000
	2052000

	2
	«Դավտեք » ՍՊԸ
	1791666.67
	358333,33
	2150000

	
	«ԷՍԲՈՔՍ» ՍՊԸ
	1829000
	365800
	2194800

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	

	
	«Իքս-Արթ» ՍՊԸ
	1332500
	266500
	1599000

	
	«Դավտեք » ՍՊԸ
	1375000
	275000
	1650000

	
	«ԷՍԲՈՔՍ» ՍՊԸ
	1393000
	278600
	1678800

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	

	
	«Իքս-Արթ» ՍՊԸ
	1075000
	215000
	1290000

	
	«Դավտեք » ՍՊԸ
	1208333.33
	241666,67
	1450000

	
	«ԷՍԲՈՔՍ» ՍՊԸ
	1249000
	249800
	1498800

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	

	
	«Իքս-Արթ» ՍՊԸ
	483333.33
	96666,666
	580000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	25.09.2025

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	01.10.2025
	11.10.2025

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	16.10.2025

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	20.10.2025

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	20.10.2025

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«ԷՍԲՈՔՍ» ՍՊԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/65-1
	20.10.2025
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում
	-
	-
	749880

	2,3,4,5
	«Իքս-Արթ» ՍՊԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/65-2
	20.10.2025
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում
	-
	-
	5521000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«ԷՍԲՈՔՍ» ՍՊԸ
	Արարատի մարզ, գ․ Ազատավան, Բարեկամության 26/1
Հեռ․ 044 20-02-04
	sboxllc@mail.ru
	
	04250772

	2,3,4,5
	«Իքս-Արթ» ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Հր.Քոչար 13/1
Հեռ. 060 27-27-51
	contact@x-art.am
	
	01237555

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո երեք  օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է- 

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են
 գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մարինա Մկրտչյան
	091 143-506
	mkrtchyanmarina99@gmail.com



Պատվիրատու`  <<ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ
